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摘要(译)

本发明涉及一种电子设备，用于组装电子设备的组件的方法以及用于便
于组装电子设备的电子组件的柔性帽。该电子设备具有壳体和至少一个
阳连接部分，用于提供电子设备与母按扣的可拆卸连接，并且阳连接部
分包括细长螺柱。所述螺柱的端部适于容纳导电片材料的柔性帽，所述
导电片材料具有顶部表面以配合在所述螺柱的顶部上，并且至少两个侧
部元件。所述侧部元件形成为通过所述顶部表面连接到所述顶部表面的
腿部。片材的第一弯曲并且通常沿着螺柱的端部的壁对齐。当盖子和端
部通过印刷电路板中的孔滑动时，通过侧构件的柔性变形产生端部和印
刷电路板之间的电连接和机械锁定。
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